
2008年11月20日

日本電子材料株式会社

2008年度　中間決算説明会

将来の見通しに関する記述についての注意
本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想で
あり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。　そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述さ
れている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。
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Your Probing Partner

　

　　◆　中間期の概要

　　◆　下期の課題と取り組み
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中間期サマリー

◆ 事業環境　

メモリー　製品価格下落
ロジック　半導体業界不振に伴う需要縮小

◆ 結果

　　売上　　　前年同期比　８％増
　　利益　　　大幅減少
　　Mタイプ　MCのサンプル出荷
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２００８年度中間期　連結業績
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メモリー　中間期　（単体）

ＶＣ、ＶＳの拡販による
需要取込で増加

◆売上

　　前下期比　８％増

　　韓国、国内向け
　　共に堅調

◆数量　

　　前下期比　３０％増
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ロジック　中間期　（単体）

受注数量の大幅ダウン

◆売上

　　前下期比　２７％減

◆数量

　　前下期比　２５％減
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海外　中間期
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　　◆　中間期の概要

　　◆　下期の課題と取り組み
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メモリー　下期

◆ 事業環境　

　　　価格下落
　　　メモリー業界不振に伴う需要減？

◆ 課題、施策

　　　売上確保、利益向上
　　　　　ＶＳの更なる原価低減
　　　　　超多ピンＶＣの拡販
　　　　　海外向けＶＣ、ＶＳの拡販
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ロジック　下期

◆ 事業環境　

　　　景気後退により市場の更なる低迷

◆ 課題、施策

　　　未開拓市場の掘り起こし

　　　　新合金針の投入
　　　　ＣＮ、ＶＥシリーズの拡販
　　　　ＶＴシリーズの投入
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Ｍタイプ　現状

　◆ＭＣシリーズの開発状況

　　　顧客評価用サンプル出荷完了

　　　高性能プローブの開発完了

　　　３００㎜一括の開発加速
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Ｍタイプ

　　　
◆　高性能プローブの特性

　　　　大オーバードライブ対応　
　　　　高耐久性を持つ針材
　　　　低針圧・高安定接触

◆　ピン単位の針交換技術の確立　
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Ｍタイプ　今後の展開

◆ 事業環境　

　　　メモリーの強い引き合いへの対応力強化
　　　ロジック客先評価の推進

◆課題、施策

　　　・ ２００㎜の受注獲得（ＭＣ）
　　　・ ３００㎜のサンプル出荷（ＭＣ）
　　　・ ３００㎜の受注推進（ＭＣ）
　　　・ ＳＯＣ向けサンプル出荷（ＭＤ）
　　　・ ３００㎜量産ラインの立ち上げ
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Ｍタイプ　09年度売上計画　
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製品ラインナップ
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通期連結業績見通し
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◆配当は安定配当として年間２０円（中間１０、期末１０）を予定
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～　入るを図る　～

　◆売上の極大化へ向け、既存製品の
　　価格競争力と性能強化

　　メモリー
　　　既存大口顧客向け売上の死守
　　　更なる追加原価低減の推進

　　ロジック
　　　拡販プロジェクトの徹底（重点顧客）

緊急対策
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～　出るを制す　～

　◆収益確保

　　　・　徹底的な原価低減　　　　

　　　・　経費、販管費節減　　　　

　　　・　固定費削減

緊急対策



ありがとうございましたありがとうございました

http://www.jemhttp://www.jem--net.co.jp/net.co.jp/
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　　◆　補足資料　決算資料

　　◆　補足資料　会社概要
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連結貸借対照表 補足資料

構成比（%）金額構成比（%）金額

純資産の部

負債の部

資産の部

100.0

76.7

1.0

75.7

23.3

3.6

19.7

100.0
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69.11

２００7年度中間 ２００8年度中間

流動資産 10,912 11,103

有形固定資産 3,590 3,487

無形固定資産 357 348

投資その他 1,353 1,128

資産合計 16,214 16,067

流動負債 3,199 3,380

固定負債 586 589

負債合計 3,785 3,969

株主資本 12,274 12,284

評価換算差額等 154 -186

純資産合計 12,428 12,097

負債純資産合計 16,214 16,067

単位：百万円
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連結損益計算書 補足資料

百分比（％）金額百分比（％）金額

２００7年度中間 ２００8年度中間

売上高 6,463 100.0 6,979 100.0

売上総利益 2,209 34.2 2,054 29.4

販管費 1,715 26.6 1,942 27.8

営業利益 493 7.6 111 1.6

営業外収益 50 0.8 44 0.6

営業外費用 8 0.1 28 0.4

経常利益 535 8.3 128 1.8

特別利益 57 0.9 - -

特別損失 33 0.5 6 0.1

税金等調整前四半期純利益 559 8.7 122 1.8

法人税等 339 5.3 25 0.4

当期純利益 219 3.4 97 1.3

単位：百万円
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キャッシュ・フロー 補足資料
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個別、主要子会社 補足資料
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配当状況、予想
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　　◆　補足資料　決算資料

　　◆　補足資料　会社概要
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会社概要

　会 社 名　　　日本電子材料株式会社　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　JAPAN ELECTRONIC MATERIALS 
　　　　　　　 　　 CORPORATION

　設　　　立　　　１９６０年４月

　資 本 金　　　９億８千万円

　上　　　場　　　東証１部　( 証券ｺｰﾄﾞ６８５５ )

　子会社等　　　国内２海外７

　従 業 員　　　約１，３００名

　事業内容　　　半導体検査用部品（プローブカード）

補足資料
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前工程（ウエハープロセス）

後工程（パッケージングプロセス）

ｳｪﾊﾃｽﾄ酸化
ﾌｫﾄ

ﾘｿｸﾞﾗﾌｨ

拡 散
ｽﾊﾟｯﾀﾘﾝｸﾞ

ﾀﾞｲｼﾝｸﾞ ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾌｧｲﾅﾙ

ﾃｽﾄ

半導体の製造工程 補足資料
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プローブカードとは

プローブ（針）

ボンディングパッド（電極）

ウエハ

プローブカード

ウエハ
（ICチップ）

半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝え
る役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です

補足資料
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本社営業・海外営業本社 ・本社工場（含電子）

熊本営業熊本工場
東京営業

東北営業

国内拠点

ジェムファインテック

ジェム静岡

補足資料
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海外拠点

●製造および販売拠点
■ UNIT生産拠点

同和ジェム（韓国）

ジェム 上海

ジェム 台湾

ジェム 香港
（深セン工場）

ベトナム工場

ジェム シンガポール

ジェム アメリカ

ジェム ヨーロッパ

補足資料
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（Sources；VLSI　Research　Report　）

プローブカード売上高（上位５社）
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